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Abstract (de)
Ein Bodendielensystem weist Bodendielen aus gestaltfestem Werkstoff auf, wie Kunststoffspritzguss, und hat ein Verbindungssystem zum
aneinander angrenzenden Anschluss der Bodendielen 11 miteinander, das ineinander eingreifende Vorspriinge 24, 25 und Ausnehmungen 20
aufweist, wobei das Verbindungssystem einen Verbinder 30 aus einem flexiblen Werkstoff enthalt, der eine Gber die Unterseite vorstehende
Stutzflache 31 zur Abstltzung des Bodendielensystems auf einem Untergrund 47 aufweist. Um eine einfache und sichere Verbindung zwischen
den aneinander angrenzenden Bodendielen in allen Richtungen, also horizontal quer und l&ngs zur Fuge, und in vertikaler Richtung zu schaffen,
wobei das Verbindungssystem neben seiner die Bodendielen verbindenden Funktion eine flexible und Unebenheiten ausgleichende Abstitzung auf
dem Untergrund gestattet, greifen die Vorspriinge zur formschlissigen Sicherung der Vertikalposition der aneinander angrenzenden Bodendielen
in die Ausnehmung 20 ein. Der flexible Verbinder weist Greifelemente 33, 34 zur Sicherung der Horizontalposition in Querrichtung der aneinander
angrenzenden Bodendielen auf, das beim Ansetzen einer der Bodendielen an die andere Bodendiele unter einem Einfihrwinkel und durch
Einschwenken auf eine fluchtende Position der Bodendiele an zumindest einer der Bodendielen angreift.
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